
证券代码：688210                                  证券简称：统联精密 

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 

投资者关系活动记录汇总表 

（2026 年 3 月 6 日-3 月 11 日） 

投资者关系活动

类别 

 特定对象调研       □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他（请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称及

人员姓名 

中欧基金 张一豪 

开源证券 张威震 

泰康资产 商熠峰 

华福证券 骆奕扬 

融通基金 陈甲铖 

宏利基金 王程瑶 

南方基金 刘葳洋 

会议时间 2026 年 3 月 6 日-3 月 11 日 

会议地点 公司会议室 

上市公司接待人

员姓名 

董事会秘书 黄蓉芳 

证券事务代表 唐磊 

证券事务专员 吕一波 

投资者关系活动

主要内容介绍 

 

一、公司介绍 

公司专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精

密零部件的研发、设计、生产及销售。围绕新材料的应用，公

司在能力范围内持续拓展多样化精密零部件制造能力，逐步打

造精密零组件综合技术解决方案平台。目前，公司具有金属粉

末注射成型（MIM）、高精密线切割成型、高精密车铣复合成

型、高速连续冲压成型、高精密数控机械加工（CNC）、高精

密激光加工等多样化精密零部件制造能力。此外，公司结合未



来行业的发展趋势，在新型轻质材料及 3D 打印等新材料新技

术的应用方面，积极进行技术储备与产能布局。 

公司的产品以定制化为主，可广泛应用于汽车、消费电子、

医疗和其他工具等领域。目前，以收入来源来看，公司产品主

要应用于新型消费电子领域，涉及折叠屏手机、平板电脑、笔

记本电脑、台式电脑、智能触控电容笔、智能穿戴设备、航拍

无人机、运动相机等，具体产品类型包括： 

1、折叠屏手机：支撑件、活动杆、定位块、轴盖等铰链

相关的精密零部件； 

2、平板电脑、笔记本电脑：电源支撑件、音量支撑件、

摄像头支架、Lightening 和 Type C 电源接口件等精密零部件； 

3、智能触控电容笔：套筒、插头、穿线长管、装饰环等

精密零部件； 

4、智能穿戴设备： 

TWS 耳机：耳机、充电盒外壳、翻盖转轴、电源支撑件

等精密零部件；智能眼镜：铰链、镜框、支撑架、镜腿、导光

柱等精密零部件；此外，还有智能手表表壳、智能戒指内外壳、

头戴式耳机配件等精密零部件； 

5、无人机：转轴支架、云台配重块等精密零部件。 

问题一：请简单介绍一下公司 2025 年业绩情况，业绩波

动的原因？ 

答：公司已于 2026 年 2 月底披露了《2025 年度业绩快报

公告》。报告期内，公司实现营业收入 85,682.18 万元，较上年

同期增长 5.25%；归属于母公司所有者的净利润-464.99 万元，

较上年同期下降 106.23%。 

2025 年是公司新产品、新业务投入与布局的关键之年。

为了顺应人工智能技术发展带来的行业以及市场变化，满足公

司战略核心目标客户（包括新拓展客户）精密零部件轻量化、

性能迭代升级以及成本优化的需求，公司一方面在新型轻质材



料的应用及相关先进制造工艺等方面加大投入，夯实技术护城

河；另一方面，也为后续潜在的业务需求释放进行了前瞻性的

产能（包括场地及设备）布局以及运营准备，为公司迈向新的

发展阶段奠定基础。由于前述投入与客户需求的释放存在时间

上的差异，相关投入在报告期内无法被有效摊薄，导致公司经

营业绩出现阶段性波动。未来，随着相关需求逐步转化为订单、

新增产能规模效应持续释放，公司整体盈利能力将逐步提升与

改善。 

 

问题二：结合消费电子目前行业情况，请问公司在消费电

子方面业务布局的整体思路是什么？ 

答：消费电子行业目前正处于快速变革和创新的关键时

期，尤其是随着人工智能（AI）技术的迅猛发展。AI 对智能

终端功能体系与应用场景的重构，驱动产品形态向多元化方向

演进，不仅催生行业增量市场，更促使硬件厂商将轻量化作为

核心创新方向之一。以 AI 手机、AI PC、AI 眼镜等为代表的

新型智能终端加速渗透消费市场，其核心应用场景正从传统固

定式操作向穿戴、手持及移动化交互迁移。鉴于端侧 AI 功能

使用频率与其在多场景下实现人机直接交互的能力高度关联，

智能终端设备的轻便性与便携性已成为消费者购机决策的关

键要素。 

在此背景下，轻质材料的应用已逐渐成为消费电子结构件

轻量化迭代的核心方向之一。其中，以钛合金、镁铝合金以及

碳纤维为代表的轻质材料，与以半固态压铸、3D 打印为代表

先进制造工艺，协同创新组成的差异化技术解决方案，成为行

业内头部企业实现“功能升级、重量不升级”或“减重不减配”

的首选。 

基于以上行业发展趋势，公司依托现有技术储备和研发能

力，通过引入 3D 打印、半固态压铸等先进制造技术及智能化



的生产设备，重点开展镁铝合金、钛合金、碳纤维等轻质材料

的研发与产业化应用，快速响应包括 AI 手机、AI PC、AI 眼

镜等新型消费电子产品对精密结构件的轻量化需求。同时，公

司将持续优化资源配置，重点布局增长潜力更明确、合作粘性

更强的头部客户及高附加值产品品类，积极拓展新的优质客户

资源，丰富客户业务矩阵，保障业务持续、稳定发展。 

 

问题三：相较于以往，2026 年公司业务可能会有哪些新

的变化？ 

答：未来，公司将立足精密制造核心技术，积极拓展人工

智能端侧应用相关业务机会。依托镁铝合金、钛合金、碳纤维

等轻质材料与以半固态压铸、3D 打印为代表先进制造工艺结

合组成的差异化技术解决方案，快速响应新型消费电子产品及

通讯类产品的轻量化、高强度及定制化需求。 

2026 年，公司在稳固现有核心业务基础上实现新的发展

突破，持续深挖头部客户合作潜力，全力推进高附加值品类的

业务落地。公司新拓展的卫星通讯相关业务将逐步落地放量，

成为公司重要的收入增量来源；其他新拓展的客户也将逐步落

地，为业务发展带来新的增量。公司将优化资源配置，聚焦高

价值品类与优质客户，持续强化客户粘性、深化头部大客户的

合作，积极拓展优质新客户、丰富产品线布局，以此培育并形

成新的业务增长极。 

 

问题四：请介绍一下公司通讯类业务的最新进展情况？ 

答：为满足客户创新业务的需求，公司积极拓展通讯类产

品精密零部件，目前主要为信号接收器等相关终端产品，该部

分业务已获得部分客户产品验证通过。后续随着客户相关业务

在终端市场上持续增长，公司有望获得更多的业务机会。 

 



问题五：公司 3D 打印业务目前处于什么阶段，未来资本

开支如何规划？ 

答：公司聚焦前沿科技领域，围绕行业内技术驱动型头部

客户的核心需求，持续加大 3D 打印技术的研发投入与技术储

备。目前公司 3D 打印业务已有定制化产品实现销售落地，并

在持续拓展新的应用领域与客户群体。 

公司现有的 3D 打印设备主要用于研发需求以及小批量量

产，后续将根据客户需求及业务的实际进展，相应调整相关设

备购置的资本开支。未来公司将持续加大相关研发技术投入，

不断拓展应用场景与客户资源，推动 3D 打印业务逐步实现规

模化发展。 

 

问题六：公司是否有布局海外产能？未来有何规划？ 

答：为更好满足海外客户的业务需求，公司已通过资产并

购方式在越南布局产能，可有效满足部分海外客户的本地化供

应需求。 

未来，公司将结合客户需求及市场拓展规划，统筹考量全

球化产能布局，进一步提升跨区域客户响应能力、服务效率与

综合市场竞争力。 

 

问题七：公司再融资项目目前进度如何？预计什么时候发

行完成？ 

答：公司向不特定对象发行可转换公司债券事项已获中国

证监会同意注册的批复，并于 2026 年 2 月底启动发行，发行

结果已对外披露，尚待发行登记完成及发行上市，具体情况可

查阅公司披露的相关公告。 

后续公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露

义务。 

 



问题八：公司本次可转债募集资金主要投向什么项目？未

来会给公司带来哪些提升？ 

答：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资

金，在扣除发行费用后，拟用于“新型智能终端零组件（轻质

材料）智能制造中心项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”。

本次募投项目紧密围绕公司主营业务开展，通过引入半固态压

铸和 3D 打印等先进制造技术及智能化的生产设备，重点开展

镁铝合金、钛合金、碳纤维等轻质材料的研发与产业化应用，

快速响应包括可折叠电子产品、AI PC、智能眼镜等新型消费

电子产品对精密结构件的定制化需求。 

通过本次募投项目的实施，将进一步提升公司研发实力与

工艺创新能力，增强与核心目标客户的合作粘性，丰富公司产

品线并打造新的业务增长极，推动公司在客户技术迭代和需求

升级中持续创造价值，进一步提升行业地位与持续盈利能力，

助力公司实现长期可持续发展。 

附件清单（如有） 无 

日期 2026 年 3 月 6 日-3 月 11 日 

 


